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二、说明、目录、图表目录
前言

       自美国德州仪器（TI）在1958年发明了世界上第.一个集成电路后，双极型和MOS型集成电

路也随之出现并引领集成IC产业（芯片产业）蓬勃发展。与大多产业相同，IC产业也完成了

由西至东的转移之旅。这六十年间，IC产业从1960年开始经历起源于美国，发展于日本，加

速于韩国台湾的历程，在2015年后，中国逐步成为IC产业发展的一份子。

       据中国半导体行业协会的数据显示，2019年国内集成电路产业总体规模达到5411.3亿元，

同比增长24.8%。其中，集成电路设计业同比增长26.1%，规模达到2073.5亿元；集成电路制造

业同比增长28.5%，规模达到1448.1亿元；集成电路封测业同比增长20.8%，规模达到1889.7亿

元。2011-2019年我国集成电路制造行业销售收入走势图资料来源：中国半导体行业协会、智

研数据研究中心整理

       智研数据研究中心发布的《2020-2026年中国集成电路市场分析与市场需求预测报告》内容

翔实，包括集成电路相关概念及发展环境、集成电路市场运行态势、市场容量、竞争对手、

消费需求及发展问题等，最后分析了中国集成电路行业面临的机遇及发展前景。若您想对中

国集成电路有系统了解或想投资该行业，本报告将是不可或缺的重要工具。

       报告研究数据主要来源于国家统计局、海关总署、商务部、问卷调查及其他数据库。其中

宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据

，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于

各类市场监测数据库。

 报告目录：第.一章 集成电路相关概述     1第.一节 集成电路的相关简释    1一、集成电路定义 1

二、集成电路的分类     1第二节 模拟集成电路   2一、模拟集成电路的概念    2二、模拟集成电

路的特性    2三、模拟集成电路的设计特点   3四、模拟集成电路的分类    3第三节 数字集成电

路   3一、数字集成电路概念 3二、数字集成电路的分类    4三、数字集成电路的应用要点   4 第

二章 2014-2019年世界集成电路产业运行概况方向     6第.一节 2014-2019年国际集成电路的发展
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